
Kupferschaum
Artikelnummer: BC-25

Einführung

Kupferschaum hat eine gute Wärmeleitfähigkeit
und kann in großem Umfang zur Wärmeleitung
und Wärmeableitung von
Motoren/Elektrogeräten und elektronischen
Bauteilen verwendet werden.

Mehr erfahren

Öffnung: 0,1 mm–10 mm (5–130 ppi)

Porosität: 50 %–98 %

Durchgangslochrate: ≥98 %

Anzahl der Löcher in Zoll: 110 (110PPI)

Schüttdichte: 0,1–0,8 g/cm3

Flächendichte G/M²: 280–3000 (±30–200)

Dicke (MM): 0,1–40 (0,05–1,0)

Anzahl Löcher PPI: 13~1300(±5~10)

Abmessungen Länge/Breite/Dicke (MM): 70≤Länge und Breite
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